
广东科翔电子科技股份有限公司

关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授

信额度暨相关担保的公告

特别风险提示：

预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净

资产100%（系为子（孙）公司的担保）、对资产负债率超过70%的单位担保金

额超过公司最近一期经审计净资产50%（系为子（孙）公司的担保），敬请广

大投资者注意投资风险。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）于2026年4

月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子（孙）公司开

展融资租赁、申请综合授信暨相关担保的议案》，同时提请股东会授权公司董事

长根据公司实际经营情况的需要，在审议通过的融资、担保额度范围内办理并签

署相关文件。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次审议的融资、担保额度仅为预计的额度，根据实际经营需要，在不超过

审议总额度的情况下，各融资机构之间和公司合并报表范围内的子（孙）公司

（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内

的其他控股子公司及其控股子公司）内部可进行额度调剂。同时公司与子（孙）

公司、子（孙）公司之间根据实际情况互相担保。有效期自2025年年度股东会审

议通过后12个月内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章

程》等规定，该事项不构成关联交易。具体内容如下：

一、公司及子（孙）公司开展融资租赁业务情况
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



(一)开展融资租赁业务概述

为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及合并报表范围内的子（孙）公司

根据实际经营需要拟以部分设备等资产开展融资租赁业务，总融资额度不超过

人民币118,500万元（含118,500万元），期限3年。公司拟为合并报表范围内的

子（孙）公司开展上述融资租赁业务提供不超过118,500万元（含118,500万元）

的连带责任保证担保。

(二)交易标的基本情况

（1）标的资产名称：部分设备等资产

（2）权属：交易标的归实际开展融资租赁对应的公司及合并报表范围内的

子（孙）公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在

涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（3）设备价值：以实际设备价值为准。

(三)交易的主要内容

（1）租赁物：部分设备等资产

（2）融资金额及担保情况：公司拟为合并报表范围内的子（孙）公司开展

融资租赁业务提供不超过118,500万元（含118,500万元）的连带责任保证担保。

公司与子（孙）公司之间、子（孙）公司之间可根据融资租赁业务的实际开展情

况互相担保，担保方式为连带责任保证担保。

（3）租赁方式：采取直租或售后回租形式，以实际签订的协议为准

（4）租赁期限：三年

（5）租金支付方式：以实际签订的协议为准

（6）租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归融资租赁机构，租赁期

届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至开展融资租赁对应公司或子（孙）公

司。

以上交易内容以正式签署的协议为准。

(四)交易目的及对公司的影响



通过设备等资产的融资租赁业务，有利于公司及合并报表范围内的子（孙）

公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。本次办理的

融资租赁业务，不影响公司及子（孙）公司的资产正常使用，不会对日常经营产

生重大影响，不影响公司及子（孙）公司业务的独立性，其风险可控。

二、公司及子（孙）公司拟申请综合授信额度的情况

公司及合并报表范围内子（孙）公司2026年度拟向金融机构及非金融机构

申请综合授信总额不超过人民币 803,500万元（含803,500万元，并且最终以各

家银行实际审批的授信额度为准）。该授信额度不等于公司及子公司的最终实

际融资额度，公司及子公司的具体融资金额将视公司及子公司生产经营对资金

的需求来确定。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承

兑汇票、保函、开立信用证等综合授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合

并范围子（孙）公司资金的实际需求确定。同时，授权公司及子（孙）公司以

自身信用或资产互相担保（包括公司及子（孙）公司为自身提供担保、公司与

子（孙）公司之间互相担保、子（孙）公司之间互相担保）。

三、公司为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度提供担保

的情况

为满足公司所属子（孙）公司融资及经营需求，公司拟为子（孙）公司开

展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过451,500万元（含451,500万元）

的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保额

度不超过313,000万元（含313,000万元），为资产负债率不超过70%的子（孙）

公司提供担保额度不超过138,500万元（含138,500万元），以公司及子（孙）公

司与融资机构实际发生的担保为准。具体担保情况如下：

序号 被担保方名称
被担保方最近一

期资产负债率

截至目前担

保余额（万

元）

2026年度拟

担保金额

（万元）

担保额度占上

市公司最近一

期净资产比例

1 智恩电子（大亚

湾）有限公司
88.82% 66,967.13 121,500.00 75.97%



注：以上子（孙）公司均非失信被执行人，上述对外担保均不构成关联担保。

四、被担保人基本情况

（一）智恩电子(大亚湾)有限公司

（1）成立日期：1999年10月21日

（2）注册地点：惠州市大亚湾响水河工业园石化大道西14号

（3）法定代表人：郑晓蓉

（4）注册资本：34,000.00万元

（5）经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路

设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计

算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服

务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服

务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

（7）近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）
1、

指标名称 2025年12月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）

资产总额 1,983,863,478.51 1,963,536,488.09

负债总额 1,762,126,911.17 1,725,949,497.83

2 江西科翔电子科

技有限公司
59.20% 67,134.88 138,500.00 86.60%

3 赣州科翔电子科

技有限公司
80.21% 44,156.98 110,500.00 69.10%

4 赣州科翔电子科

技二厂有限公司
107.45% 3,055.18 26,500.00 16.57%

5
惠州市大亚湾科

翔科技电路板有

限公司

102.31% 6,036.66 20,500.00 12.82%

6
华宇华源电子科

技（深圳）有限

公司

108.82% 3,034.62 17,500.00 10.94%

7 上饶科翔电子技

术有限公司
83.73% 2,573.81 16,500.00 10.32%

合计 192,959.25 451,500.00 282.32%



银行贷款 455,043,188.43 386,119,520.94

流动负债 1,689,723,878.92 1,647,958,551.37

净资产 221,736,567.34 237,586,990.26

指标名称 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）

营业收入 1,340,881,496.37 1,648,021,808.86

利润总额 -24,331,419.23 -24,359,617.45

净利润 -14,971,930.97 -14,112,579.07

（二）江西科翔电子科技有限公司

（1）成立日期：2019年07月26日

（2）注册地点：江西省九江市经开区港兴路218号

（3）法定代表人：郑晓蓉

（4）注册资本：40,000万元

（5）经营范围：电子产品领域内的技术开发、技术检测、技术咨询服务；

电子元器件制造及销售；印刷电路板和半导体加工和销售；国内外贸易（依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

（7）近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称 2025年12月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）

资产总额 2,869,062,361.36 3,238,961,634.40

负债总额 1,698,599,468.09 1,972,540,469.71

银行贷款 377,461,338.74 617,820,256.89

流动负债 1,488,064,413.54 1,729,574,149.43

净资产 1,170,462,893.27 1,266,421,164.69

指标名称 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）

营业收入 1,347,953,519.28 1,167,889,738.66

利润总额 -95,012,948.25 -181,226,839.57

净利润 -95,231,780.19 -147,090,792.24

（三）赣州科翔电子科技有限公司



（1）成立日期：2022年1月19日

（2）注册地点：江西省赣州市信丰县高新区深圳大道绿色产业园

（3）法定代表人：陈友喜

（4）注册资本：30,000万元

（5）经营范围：一般项目：电子元器件零售，电子元器件制造，电子元器

件批发，电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非

禁止或限制的项目）

（6）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

（7）近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称 2025年12月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）

资产总额 1,766,183,569.11 1,656,254,508.92

负债总额 1,416,667,844.05 1,475,757,353.44

银行贷款 228,445,262.10 157,775,388.86

流动负债 1,270,574,292.19 1,274,479,628.78

净资产 349,515,725.06 180,497,155.48

指标名称 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）

营业收入 990,603,443.13 816,450,907.56

利润总额 25,431,403.65 34,075,350.62

净利润 26,003,505.29 30,105,923.21

（四）赣州科翔电子科技二厂有限公司

（1）成立日期：2020年11月27日

（2）注册地点：江西省赣州市信丰县工业园绿源大道

（3）法定代表人：胡红喜

（4）注册资本：1,000万元

（5）经营范围：许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）一般项目：集成电路芯片及产品销售，集成电路



芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，电子元器件制造，电子元器件零

售，电子元器件批发，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，

电子专用材料销售，电子专用材料制造，电子专用材料研发，配电开关控制设

备研发，机械设备研发，集成电路销售，集成电路制造，计算机软硬件及辅助

设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，软件开发，软件销售，新能源原动

设备销售，新能源原动设备制造，印刷专用设备制造，电子专用设备销售，电

子专用设备制造，复印和胶印设备制造，信息技术咨询服务，人工智能公共服

务平台技术咨询服务，知识产权服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法

规非禁止或限制的项目）

（6）股权结构：全资孙公司，2022年2月21日完成股权变更，现系科翔股

份全资子公司赣州科翔电子科技有限公司的全资子公司

（7）近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称 2025年12月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）

资产总额
649,482,369.39 656,928,105.43

负债总额
697,836,504.46 630,415,614.69

银行贷款
96,842,885.88 44,355,951.37

流动负债
681,391,306.78 623,349,855.96

净资产
-48,354,135.07 26,512,490.74

指标名称 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）

营业收入
178,747,255.01 291,244,771.27

利润总额
-71,273,020.87 -62,924,077.12

净利润
-74,866,625.81 -64,516,856.62

（五）惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司

（1）成立日期：2001年7月23日

（2）注册地点：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌工业区

（3）法定代表人：郑晓蓉

（4）注册资本：2,581.83万元

（5）经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路

设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计



算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服

务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人力资源服务

（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

（7）近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

1．

（六）上饶科翔电子技术有限公司

（1）成立日期：2012年12月18日

（2）注册地点：江西省上饶市广丰经济开发区河北工业路

（3）法定代表人：王磊

（4）注册资本：10,000万元

（5）经营范围：高精密单（双）面及多层线路板、柔性线路板、软硬结合

板、表面贴装加工；电子元器件、电子零配件及五金零配件的研发、生产及销

售；货物及技术进出口贸易（国家禁止类商品及技术除外）；房屋租赁。（依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）股权结构：控股孙公司，2022年7月完成股权变更，公司持股70%的

控股子公司上饶科翔光电有限公司持有其100%股权。

指标名称 2025年12月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）

资产总额 445,332,064.68 485,242,448.29

负债总额 455,625,204.73 476,888,187.20

银行贷款 68,650,345.64 65,056,817.88

流动负债 454,687,604.87 475,749,673.02

净资产 -10,293,140.05 8,354,261.09

指标名称 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）

营业收入 34,816,046.70 126,699,652.03

利润总额 -18,161,512.74 -35,230,539.46

净利润 -18,161,512.74 -37,844,382.91



（7）近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称 2025年12月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）

资产总额 420,688,426.73 322,472,477.40

负债总额 352,234,729.07 234,762,066.90

银行贷款 36,230,928.71 5,006,569.44

流动负债 230,156,382.37 176,505,627.90

净资产 68,453,697.66 87,710,410.50

指标名称 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）

营业收入 91,662,986.62 46,321,640.13

利润总额 -42,480,777.02 -41,100,200.60

净利润 -42,480,777.02 -42,114,302.18

（七）华宇华源电子科技（深圳）有限公司

（1）成立日期：2012年12月3日

（2）注册地点：深圳市坪山区石井街道田心社区水祖坑月岭路3号101及整

栋

（3）法定代表人：谭辉

（4）注册资本：1,280.59万元

（5）主营业务：集成电路芯片封装测试（包含系统级封装（SiP）、芯片

级封装（CSP）、圆片级封装（WLP）、覆晶封装（FlipChip）、扇出晶圆级封

装（Fan-Out）、三维封装（3D）等），集成电路封装材料，IC设备研发、设计、

销售、程序开发服务，集成电路、计算机软硬件的设计、开发和销售，货物、

技术进出口及商务咨询服务;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动。）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。人力资源服务（不含职业中介活

动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动）^单双面及多层印刷线路板的生产经营及研发。供电业务。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准）



（6）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

（7）近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称 2025年12月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）

资产总额
436,506,098.67 365,181,441.36

负债总额
474,999,259.81 389,674,817.95

银行贷款
29,264,900.26 34,623,252.78

流动负债
464,248,250.97 377,342,623.11

净资产
-38,493,161.14 -24,493,376.59

指标名称 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）

营业收入
294,977,731.76 204,284,549.73

利润总额
-13,454,949.67 -30,003,902.85

净利润
-13,456,419.67 -43,426,225.05

五、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，具体担保

额度和担保内容以实际签署的合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为192,959.25万元，占公司

2025年度经审计净资产的比例为120.66%，均为2025年及以前年度为合并范围内

的主体提供的担保。公司及子（孙）公司无逾期对外担保的情形。

七、决策程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公

司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保的议案》，

同意公司及子（孙）公司向租赁机构开展融资租赁业务，总融资额度不超过人

民币118,500万元（含108,500万元），向金融机构及非金融机构申请综合授信总

额不超过人民币803,500万元（含803,500万元），为子（孙）公司开展融资租赁

业务、申请综合授信额度内提供不超过451,500万元（含451,500万元）的连带责



任保证担保（具体以实际签订的协议为准）。

八、备查文件

1．第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日
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